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Ottobre ( Mu?ﬁ media fcs) tecnologici (Environmental Coﬁlpﬁace) SPS/IPC/DRIVES ltalia, 19-21/10, Parma (I)
October (trF(;r,?gsr)ammable logic: technology O Standard wireless (Wireless standards) |A-Industrial Automation Forum, ottobre, (l)
QO Nanotecnologie (Nanotechnologies)
. QO ASIC/FPGA/ASSP (ASICs/FPGAs/ASSPs)
405 QO Strumentazione per fibre ottiche - ;rgrfgggg;]e datelac;?naolboar;g; Q Controllo motori (Motor control) Electronica, 9-12/11, Monaco (D)
Novembre (Fiber optics T&I\BI) O * DSP: trend tecnolog ici Q TV digitale (Digital TV) SPS/IPC/DRIVES, 23-25/11, Norimberga (D)
November P (DSP: téchno o tren%’s) QO Semiconduttori discreti (Discrete semiconductors) Focus Embedded, novembre, (1)
’ 9y Q Energie alternative (Alternative energy)
U Dispositivi multicore
C . . (Multicore devices) O Strategie di collaudo (Test strategies)
g?fembre Q ;'glgn?;ogtfcgb\gzuzla_gz)zazmne QO * Trend tecnologici nell'industria U Effiicienza energetica (Energy efficiency)
December piay 9 elettronica QO Strumentazione T&M (T&M instrumentation)

(Technology trends in electronic
industry)

QO Nanotecnologie (Nanotechnologies)
Q Standard wireless (Wireless standard)

#* In cooperazione con eo-web.it
(In cooperation with eo-web.it)

SEGNATE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO/PLEASE WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS

AZIENDA/COMPANY | PERSONA/CONTACT

VIA/STREET | Ne
CAP/POST CODE | CITTA' (PROV.)/CITY(TOWN)

TEL.

| FAX

| E-mail

| Grazie per la collaborazione/Thank-you for your collaboration

In base agli argomenti da Voi selezionati, la Redazione provvedera a contattarVi per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato. N.B. Questo piano editoriale potra subire variazioni.
The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted. N.B. This editorial plan might be subjected to changes




